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摘要(译)

本发明提供一种薄膜封装结构和OLED显示面板，所述薄膜封装结构用于
封装位于基板上的功能器件，所述薄膜封装结构由无机物薄膜与含硅无
机聚合物薄膜交替层叠形成。该薄膜封装结构中，无机物薄膜具有较好
的阻隔水氧性能，含硅无机聚合物薄膜进一步提高阻隔水氧性能，而且
能够降低无机物薄膜的应力并具有包覆邻近无机物薄膜中的颗粒的功
能，在进行弯曲时，能够防止微裂纹的出现。经检测，该薄膜封装结构
的水氧渗透率(WVTR)小于10‑3g/m2·day。形成的薄膜封装结构还具有平
坦化作用。
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